Заявка на участие в
I-й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов
21-23 октября 2019 года, Москва
1. Фамилия, имя, отчество:
2. Год рождения:
3. Учёная степень, звание (студент, аспирант):
4. Полное название, сокращённое название и адрес организации (указывается для каждого соавтора доклада):
5. Телефон:
6. E-mail:
7. Научное направление (A-F, см. ниже):
8. Название доклада:
9. Автор(ы) доклада:
10. Укажите Ваши намерения:

[ ]планирую участвовать в конференции

[ ]планирую выступить с докладом

[ ]со мной прибудет __ сопровождающих лиц (для приглашённых докладчиков)

[ ]планирую заочное участие
Научные направления:
A) современные проблемы создания исследовательской инфраструктуры для
синтеза новых материалов с заданными свойствами, включая применение новых методов и средств анализа больших данных;
B) проблемы развития материаловедения квантоворазмерных электронных гетероструктур;
C) математическое моделирование в структурном материаловедении (многоуровневые, многомасштабные модели, имитационные модели и т.д.).
D) моделирование размерных, радиационных, поверхностных и других дефектов в полупроводниковой наноэлектронике;
E) моделирование работы многоуровневых элементов памяти для компьютеров следующего поколения;
F) моделирование структур и свойств композиционных материалов с нанокристаллами, нанокластерами, наноаморфными включениями и т.д.
